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NOVE VICEJADROVE PROCESORY A DALST NOVINKY SVETA IT

Jadro véci

Frekvence neni vSechno. Vykon se da zvysit
pridanim jadra. Zacalo to dvéma, pozdéji

pridal Intel dalsi dvé. Ted uz ma ,ctyfjadro’
i firma AMD. pavel Trousit

B Nové ¢tyfjadrové procesory
AMD vyvijené pod kddovym
jménem Barcelona maji stejné
jako starsi serverové procesory
oznaceni Opteron, samoziejmé
véak s jinym ciselnym znace-
nim (dodavéa se nékolik verzi
83XX a 23XX). Kazdé jadro ma
pro sebe 512KB vyrovnavaci
pamét druhé urovné, cely pro-
cesor pak jesté navic sdilenou
2MB vyrovnavaci pameét treti
urovné. Podporu procesoriim
Barcelona uzZ ohlasila fada vy-

tel a dalSi fir
ly skupinu
Group”, kterz
s oznacenim
desetkrat ryc
né USB s 48

HD filmu o k
prenosné zai

USB 3.0 BUDE 10X RYCHLEJ.
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Al

robct véetné Ceské firmy Aba-
cus Computer. Intel jen chvili
predtim zareagoval uvedenim
novych (tytjadrovych Xeont
MP rady 7300 (Tingerton), za-
lozenych na architektufe Core
a urcenych pro multiproceso-
rové systémy.

Pro bézné uzivatele a patrné
i pro vétsinu naSich Ctenafa
bude samoziejmé zajimavéjsi
ptipravovany ¢tyfjadrovy pro-
cesor uréeny pro osobni poci-
tace. Bude se jmenovat AMD

Phenom a predstaven by mél
byt jesté v tomto roce. AMD
u néj samoziejmé bude chvalit

to, ze jde, stejné jako v pripadé
novych Opterontl, o tzv. ,na-
tivni“ ¢tyfjadrovy procesor, te-
dy procesor navrzeny a vyrabé-
ny od pocatku jako ¢tyfjadrovy,
ktery pro propojeni jader pou-
zivéd technologii Direct Con-
nect Architecture. Procesory
maji i integrovany pamétovy
tadi¢ a vSe je na jednom kous-
ku kfemiku - na rozdil od Inte-
lu, ktery doposud u svych
,Quad“ procesortl vlastné sle-
puje dvé dvoujadrova jadra do-
hromady a bali je do jednoho
procesoru. To, jaka je vnitini
architektura, muze byt ale uzi-
vatelim celkem jedno - tém
jde samoziejmé o vykon a o ce-
nu, kterou za néj zaplati.

Jedna, dvé, tFi, ctyfi...

To, Ze se bude mnozstvi jader
v procesorech zvétSovat, se sa-
moziejmé ocekavalo. VSeobec-
né se viak pocitalo spise s tim,
Ze se jejich pocet bude zvySo-
vat podobné jako treba velikost
paméti v pamétovém modulu -
tedy ze dvou na Ctyri, pak na
osm, Sestnact, t¥icet dva... Ne-
davné oznameni firmy AMD, ze
pFipravuje i trijadrové proceso-
ry, tedy vyvolalo trochu pre-
kvapeni. T¥ijadrovy AMD Phe-
nom by se mél také vyrabét na
jednom kfemiku (pdjde o nepo-
vedend Cty¥Fjadra?). Jeho uve-
deni je planovano na prvni
Ctvrtleti pristiho roku.

AMD chce nejspis nabid-
nout $ir$i portfolio produkti,
nez jaké md Intel. Drahé ctyfja-
drové procesory se totiz (ales-
pon podle odhadu spole¢nosti
Mercury Research) zatim moc
neprodévaji - v celkovém
mnozstvi prodanych procesort
pro osobni pocitace tvorily ve

AMD
uz ma také ¢tyrjadrové proce-
sory, a dokonce ,nativni*. Intel
zatim ,lepi" dvé dvoujadra do-
hromady. Zménit to vSak chce
uz pristi rok.

druhém ¢tvrtleti tohoto roku
méné nez dvé procenta. Trija-
dro md byt tedy patrné jakymsi
cenovym a vykonnostnim
kompromisem, ktery Intel na-
bidnout nemize a o ktery mii-
ze byt zdjem. Tt{jadrovy proce-
sor ptitom tak uplnou vyjim-
kou neni - napiiklad v Xboxu
360 ho najdete uz ted.

Intel rychle zmensuje

Intel sice zatim nema ,nativni*
¢tyfjadrové procesory, chee to
ale brzy dohnat, a navic ma vel-
ky naskok ve vyrobni technolo-
gii. Hore¢né dokoncuje piechod
na novou, 45nanometrovou
technologii, pomoci které se bu-
dou vyrabét i nové ¢tyrjadrové
procesory Penryn. Prvni se za-
¢nou na trh dodavat jiz v pribe-
hu listopadu. Bude to prvni ma-
sové vyrabény 45nm procesor.
Firma Intel rovnéz poprvé ve-
fejnosti predstavila novou gene-
raci architektury cipu, koédové
oznacovanou Nehalem a pfi-
pravovanou k uvedeni v pFistim
roce. V ramci té se pocita s inte-
graci pamétového radice do ja-
dra, s vylepSenou komunika¢ni
sbérnici  mezi  systémovymi
komponenty (architektura
QuickPath) a s ,,nativnim® ¢tyt-
jadrem. Nehalem bude mit 731
miliond tranzistort.

Paul  Otellini, prezident
a CEO spole¢nosti Intel, predsta-
vil na neddvném IDF (Intel De-
veloper Forum) také celosvétové
prvni 300mm kiemikovy plat
vytvofeny pomoci 32nm vyrob-
ni technologie, tedy technologie
daldi generace. V ramci 32nm
vyrobniho procesu Intel vyuziva
druhou  generaci
s kovovym hradlem a materid-
lem s vysokou dielektrickou
konstantou (high-k metal gate).
Vyrabét pomoci ni se ma zacit
v roce 2009.

tranzistort
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